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管理層討論及分析

業務回顧

於二零零六年度，本集團的收入再次創下新高，本年度總營業收入達304,487千美元 ,較二
零零五年總營業收入170,279千美元增長134,208千美元，成長率達78.82%，在銷售量上，
二零零六年銷售數量為25,296千平方英呎，亦較二零零五年之14,618千平方英呎增加10,678
千平方英呎，銷售數量成長率達73.05%。本集團於二零零六年的產品結構主要以筆記型電
腦用之多層印刷電路板為主，層別集中於六層及八層板以上技術層次高之電路板。由於本

集團的產品價格合理、品質符合要求及準確的交貨日期，並且擁有全球筆記型電腦業印刷

電路板的最大產能，經過不斷努力，本集團的客戶已含蓋全球主要筆記型電腦生產廠商，

並且本集團在全球主要筆記型電腦印刷電路板的市場佔有率已達到30%，為全球最大之筆
記型電腦印刷電路板供應商。

由於原材料價格不斷上漲，包括銅箔及玻璃纖維等主要原材料的報價皆節節高升，另外加

以人民幣升值，確實讓本集團感受到製造成本上升之壓力，也使本集團更加專注於成本控

制及合理化管理，並且以擴大市場佔有率、提高產能利用率及經營規模為目標，輔以良好

財務槓桿，雖然毛利率下降，但毛利金額仍然增長9,351千美元，成長率達26.97%，同時
每股盈利仍然維持增長。本集團的年度溢利亦達30,801千美元之歷史高峰，較二零零五年
之23,431千美元，成長率達31.45%，這些優良之成果，亦證明我們經營策略及執行管控上
已獲得初步之成效及方向選擇之正確。

經過不斷地努力，二零零六年瀚宇江陰三號廠之產能擴充已完成並於下半年順利投產成功，

且為公司帶來獲利。至二零零六年底，本集團總產能已達每月300萬平方英呎，實際接單
亦接近滿載。為滿足不斷增加之客戶需求，本集團將繼續擴建三號廠（3C廠）及已規劃興建
新的四號廠（分別為4A廠及4B廠），並在原有舊生產線執行去瓶頸工程。3C與4B廠已於二零
零六年第四季開工興建，將於二零零七年下半年投產，4A廠將於二零零八年投產，屆時本
集團總產能將提高至每月400平方英呎。

財務回顧

本集團營業收入由二零零五年之170,279千美元增加78.82%至二零零六年之304,487千美
元，年度溢利亦達到30,801千美元，較二零零五年之23,431千美元增加7,370千美元，或
31.45%，每股盈利為0.030美元，較二零零五年之0.029美元每股成長0.001美元。

由於原材料及油價的上漲及其他製造成本的提高，本集團原料成本及其他製造成本較之二

零零五年亦平均上漲11.4%，整體毛利率因成本上漲自二零零五年之20.36%降至二零零六
年之14.46%。

流動資金及財務資源

於二零零六年十二月三十一日，本集團之資產總值為484,869千美元（二零零五年十二月三
十一日為310,479千美元），及計息銀行借款為177,950千美元（二零零五年十二月三十一日
為138,000千美元），錄得負債資產比率（即銀行借款除以資產總值）約為36.7%（二零零五年
十二月三十一日為44.4%）。

於二零零六年十二月三十一日，本集團之流動資產淨值為57,783千美元（二零零五年十二月
三十一日為22,287千美元），其中包括流動資產255,725千美元（二零零五年十二月三十一日
為131,116千美元），及流動負債197,942千美元（二零零五年十二月三十一日為108,829千美
元），流動比率1.29（二零零五年十二月三十一日為1.2）。
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流動資金及財務資源（續）

於二零零六年十二月三十一日，本集團之銀行存款、結餘及現金約69,541千美元（二零零五
年十二月三十一日為25,608千美元），於二零零六年十二月三十一日，46,615千美元（二零
零五年十二月三十一日︰1,942千美元）之銀行存款已抵押予銀行，作為本集團獲授一般貸
款融資之擔保。

其他流動資產包括貿易應收賬款145,977千美元（二零零五年十二月三十一日為74,762千美
元），貿易應收賬款信貸期為本公司信用政策可接受的90天至120天之收款期限。

於二零零六年十二月三十一日，本集團存貨金額為35,147千美元（二零零五年十二月三十一
日為21,448千美元），存貨週轉天數為40天，由於二零零六年原料價格上漲及銅料短缺，庫
存量及週轉天數皆較二零零五有所增加。

流動負債中，本集團之貿易應付賬款107,916千美元（二零零五年十二月三十一日為60,087
千美元），公司付款政策亦同樣設定在90至120天之信貸期限，貿易應付賬增成長主要來自
因購料增添之支出。

銀行借款

於二零零六年十二月三十一日，本集團之銀行借款如下：

二零零六年 二零零五年
千美元 千美元

銀行貸款 177,950 138,000

有抵押 124,000 57,500
無抵押 53,950 80,500

177,950 138,000

以上銀行借款之到期情況如下：
一年內 60,950 23,268
一年以上但不超過兩年 110,000 92,732
兩年以上但不超過五年 7,000 22,000

177,950 138,000
減：流動負債項下所示一年內到期之款項 (60,950) (23,268)

117,000 114,732

本集團借款均採浮動利率計息，依當時市場利率行情，介乎5.64%至6.61%。二零零六年
平均實際利率為5.88%，二零零五年為3.94%。

本集團所有銀行借款均以美元計值。

董事認為銀行借款之賬面值與其公平值相若。

人力資源

本集團於二零零六年十二月三十一日聘用員工總人數約5,200人（二零零五年十二月三十一
日約3,700人），於截至二零零六年十二月三十一日止全年度集團總人事成本為15,575千美
元。

於二零零六年九月二十一日，本公司單一股東及董事會通過採納員工購股權計劃，用以激
勵現有合資格員工以使其為集團未來業績作出更多貢獻。但截至二零零六年年度結束，本
集團並未有授予或同意授出任何購股權。
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未來展望

由於筆記型電腦產量年成長率近年大幅提升，加上本公司與眾多筆記型電腦大廠均有良好

之長期合作關係，為配合筆記型電腦市場未來需求成長之預期，本公司已於二零零六年下

半年開始3C、4A及4B廠之興建，該等廠房將集中生產電腦用HDI電路板及市場成長最快之

手機用HDI電路板。預計二零零七年下半年投產後，本集團筆記型電腦用電路板產能將達到

月產400萬平方英呎，穩居全球頂尖之列，而首度展開之HDI多層高密度手機用板，雖產能

不大，但將憑藉著原有之電腦客戶多元化需求，本公司只要堅持品質、價格及交期優勢，

勢必順利於市場佔有一席之地。

由於原材料及製造成本不斷地上漲，以及環保因素考量，目前歐洲、美國及日本印刷電路

板廠紛紛面臨經營危機，而轉向中國大陸及印度、越南等成本較低之地區設廠，其本土僅

餘特殊用途板廠，而中國大陸目前為筆記型電腦製造之全球集中地，預期未來仍然將維持

一個高成長狀態，此一狀況將更進一步帶動對印刷電路板之需求，但由於環保因素之考量，

目前華東及華南地區新廠已較難新設，將嚴重限制產能增加，而本公司目前在江陰規劃發

展之產能及生產基地擴充計劃進展良好，可確保至二零一零年發展之所需。

目前台灣筆記型電腦製造廠產能佔全球總產能的90%，而其中五大廠商又佔全球筆記型電

腦供應量的80%左右。儘管未來筆記型電腦價格有逐年走低之趨勢，但這種價格走勢將進

一步刺激大陸筆記型電腦產量。鑑於台灣生產廠商在全球筆記型電腦市場之佔有率日漸擴

大，而且台灣廠商不斷地遷移至中國大陸且中國大陸筆記型電腦價格目前之下跌趨勢，相

信台商將仍主導全球筆記型電腦生產，繼續作為這些主要電腦製造廠商之印刷電路板的主

要供應商，董事會有信心本集團仍將為全球筆記型電腦業印刷電路板之最大供應者。




